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Lid2110-C1带胶盖板，型号：Lid2110-C1 

 

 

96%氧化铝 颜色：白色 

 

密度 1.60±0.04g/cm³

179℃

最大持续工作温度 200℃

通过

4000



Subject to change without notice 

 

 

 

 

 



Subject to change without notice 

 

3.3.1 缺料 

缺料指主要出现在陶瓷产品的拐角边缘位置和注射填充末端的材料缺少 

要求缺料位置宽度≤0.5mm且深度≤0.2mm 

3.3.2 异物和脏污 

异物和脏污指除陶瓷和胶水以外的其他物质 

要求如果异物和脏污可以被空气吹走则可以被接受 

要求异物和脏污粘接在 

1）外表面打标印字区域(离盖子边缘 0.5mm)，直径≤0.5mm, N≤5，其他区域 <1.5*1.5mm面积的污染 

2）点胶区域，直径≤0.3mm(小于凸台宽度 1/2), N≤5 

3）其它表面区域，则其直径≤0.6mm且高度≤0.05mm 

3.3.3 裂纹 

裂纹指均匀的材料出现破裂但未分离 

要求陶瓷部分在 10倍显微镜下无法观测到裂纹 

3.3.4 划伤 

划伤指均匀的材料表面出现擦划条形痕迹 

要求划伤在 

1）印字表面区域(距离盖子边缘 0.5mm)，N≤3,长度不能超过三个字体宽度，深度≤0.25mm，不能影响
印字清晰度 

2）点胶区和凸台区域，裸视不能观察到划伤 

3）其他外表面区域，划伤长度≤3mm,或宽度≤1mm 

3.3.5 凹坑和凸起 

凹坑和凸起指在陶瓷部分表面出现材料的凹陷或突出 

要求凹坑和凸起在 

1）打标印字区域不能出现，不能影响印字清晰度 

2）点胶区和凸台区域，10 倍显微镜下目视无凹凸缺陷 

3）其它陶瓷部分区域，直径≤0.5mm且高度或深度小于 0.1mm 

 

3.4.1 缺料 

缺料指点胶过程中胶水分布不均匀，局部位置的宽度和厚度不足 

要求胶水高出点胶面高度在 0.2±0.05mm 之间 

要求胶水宽度不足不得超过点胶宽度 1/3 

3.4.2 异物和脏污 
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异物和脏污指除陶瓷和胶水以外的其他物质 

要求如果异物和脏污可以被空气吹走则可以被接受 

要求异物和脏污粘接在胶水表面，则其长度≤0.3mm 

3.4.3 流胶 

流胶指胶水沿着陶瓷部分的内侧或外侧向下流淌 

要求胶水向外侧流淌高度不得超过 1/3 
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拆包 

（回温） 

保存环境 室温 

保存温湿度 温度：室温（25℃）；湿度：＜85% 

保存期限 72h 

 


